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摘要(译)

本发明公开一种OLED封装结构及OLED显示装置，属于显示技术领域，
所述OLED封装结构，包括：基板、封装盖板、位于所述基板与封装盖板
之间的OLED 器件和封框，所述封装盖板上依次设有网格层和填充层；
所述封装盖板的封合面上对应所述OLED 器件的位置设有凹槽，所述凹
槽内部设有多个突起，相邻突起之间设有吸水件；所述基板的封合面上
设有第一卡合件，所述封框上设有与所述第一卡合件相卡合的第二卡合
件。本发明提供的OLED封装结构及OLED显示装置，能够提高封装精
度，避免水汽进入OLED器件中，提高产品寿命。
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